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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

COORDINATION DE L’ISOLEMENT DES MATERIELS
DANS LES SYSTEMES (RESEAUX) A BASSE TENSION -

Partie 3: Utilisation de revétement, d'empotage ou de moulage
pour la protection contre la pollution

AVANT-PROPOS

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nati

intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations international
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également 2
avec |'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon d
deux organisations.

L ésentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, |\éta < Mmités nationaux intéressés

Les documents produits se présentent sgus i internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications technique techniques\ ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification interndtionale, lessComités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possiple; les n es internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Tou i entre de“la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée airs dans cette derniére.

5) La CEIl n’a fixé aucune procéd re conce nant e marquage) comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand a I'une de ses normes

6) L’attention est attifée s 3 ins ¢ éments de la présente norme internationale peuvent faire
I'objet de droits ‘ i de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne\pa identifié de tels dreits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internatio 60664-3 a été établie par le comité d’études 109 de la CEI

Coordination de I e-matériel a basse tension

Cette seecond et remplace la premiére édition parue en 1992, dont elle

constitue

Elle a le statut de-publjication fondamentale de sécurité, conformément au Guide CEIl 104.

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
109/24/FDIS 109/31/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INSULATION COORDINATION FOR EQUIPMENT
WITHIN LOW-VOLTAGE SYSTEMS -

Part 3: Use of coating, potting or moulding
for protection against pollution

FOREWORD

participate in this preparatory work. International,
with the IEC also partlmpate in thls preparation.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters nearly as possible, an

international consensus of opinion on the relevant subjects I|sinc i mittee has representation
from all interested National Committees

The documents produced have the form of/fecomm fori ter al ¥se and are published in the form
of standards, technical specifications, i ides and they are accepted by the National

Committees in that sense.

Attention is dra te ibi elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. EC ¢ 1 : ponsjble for identifying any or all such patent rights.

aS been prepared by IEC technical committee 109:
equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
109/24/FDIS 109/31/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.


https://webstore.iec.ch/publication/2802&preview=1

This is a preview - click here to buy the full publication

-6- 60664-3 O CEI:2003

Les modifications majeures effectuées au cours de la révision de la CEl 60664-3 ont été les
suivantes:

La Partie 3 a été alignée exactement a la Partie 1 (y compris les amendements 1 et 2).
Il a été précisé que la Partie 3 ne peut étre utilisée que comme un document entier ainsi
que la Partie 1 de la CEIl 60664.

Le domaine d’application de la Partie 3 a été considérablement élargi, en incluant a
présent le moulage et 'empotage et les procédures similaires fournissant une protection
contre la pollution. La norme s'applique également a toutes sortes de cartes imprimées
enduites, y compris la surface de couches internes de cartes multicouches, de substrats
et d'ensembles protégés similaires. Les distances a travers une couche interne de cartes
multicouches sont cependant couvertes par les prescriptions pour l'isolation solide de la
Partie 1.

La différence entre les deux types de protection a été clarifiée.
(précédemment type A) aboutit a une réduction du degré de poll

3 rotect on de type 1

I'isolation solide. Par conséquent, les prescriptions de din ement et d’'essais ont
été alignées d’une meilleure fagon.

Le domaine d’application a été élargi, en inclua 5S€ ion fonctionnelle,
principale, supplémentaire et renforcée.

ection de type 1 nécessitent
istance a travers I'espacement

prés

les différentes prescriptions pour les

et «l'essai de résistance aux

La CEl 60664 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Coordination
de l'isolement des matériels dans les systémes (réseaux) a basse tension:

Partie 1:  Principes, prescriptions et essais

Partie 2:  Guide d’application

Partie 3:  Utilisation de revétement, d'empotage ou de moulage pour la protection contre la

pollution

Partie 4: Considérations sur les contraintes de tension a hautes fréquences

Partie 5: Méthode détaillée de détermination des distances d’isolement dans l'air et des

lignes de fuite inférieures ou égales a 2 mm
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The major changes made during the revision of IEC 60664-3 were the following:

Part 3 has been exactly aligned with Part 1 (including amendments 1 and 2). It has been
made clear that Part 3 can only be used as a whole document together with Part 1 of
IEC 60664.

The scope of Part 3 has been greatly extended including now also potting and moulding
and similar procedures providing protection against pollution. The standard also applies to
all kinds of coated printed boards including the surface of inner-layers of multi-layer
boards, substrates and similar protected assemblies. The distances through an inner
layer of multi-layer boards however are covered by the requirements for solid insulation
in Part 1.

The difference between the two types of protection has been clarified.

and reinforced insulation.

Type 1 and type 2 protection now can both be
degree 3 (formerly onIy type B).

For type 2 protection minimum dista
shall not be lower than the minimum

gcoating” and the “scratch resistance test” have been

Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution

Part 4. Consideration of high-frequency voltage stress

Part 5: A comprehensive method for determining clearances and creepage distances equal

to or less than 2 mm
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008.
A cette date, la publication sera

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.

@%
S
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2008.
At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
*+ amended.

@C@
S
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEl 60664 précise les conditions dans lesquelles la réduction des
distances d’isolement dans l'air et des lignes de fuite peuvent s'appliquer aux ensembles
rigides, tels que les cartes imprimées ou les bornes des composants. La protection contre la
pollution peut étre obtenue par toutes sortes d'encapsulage, telles que le revétement,
I'empotage ou le moulage. La protection peut étre appliquée sur une face ou sur les deux
faces de l'ensemble. La présente norme spécifie les propriétés isolantes du matériau de
protection.

Entre deux parties conductrices quelconques non protégées, les prescriptions de distances
d'isolement et de lignes de fuite de la CElI 60664-1 ou de la CEl 60664-5 s'appliquent.

e._n'englobe

ence sur la
¢onditions de

de fabrication précis
les prescriptions pour
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INTRODUCTION

This part of IEC 60664 details the conditions in which the reduction of clearance and
creepage distances can apply to rigid assemblies such as printed boards or terminals of
components. Protection against pollution can be achieved by any kind of encapsulation such
as coating, potting or moulding. The protection may be applied to one or both sides of the
assembly. This standard specifies the insulating properties of the protecting material.

Between any two unprotected conductive parts, the clearance and creepage distance
requirements of IEC 60664-1 or IEC 60664-5 apply.

This standard refers only to permanent protection. It does not cover asse ies after repair.

ditional

anufacturing
control, e.g. by
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COORDINATION DE L’ISOLEMENT DES MATERIELS
DANS LES SYSTEMES (RESEAUX) A BASSE TENSION -

Partie 3: Utilisation de revétement, d'empotage ou de moulage
pour la protection contre la pollution

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 60664 est applicable aux ensembles protégés contre la pollution
au moyen de revétement, d'empotage ou de moulage, permettant ainsi une réduction des
distances d'isolement et des lignes de fuite décrites dans la Partie 1 ou la/Partie 5.

La présente norme s'applique également a toutes Sortes “de “eartes \imprimées protégées,
y compris la surface de couches internes de cartes multicouches, de~substrats et d'ensembles

a couches épaisses.

La présente norme fait
pas les ensembles sou

Les principes de cett
mentaire et renf.

amendemen

CEIl 60068-2-1:1990, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essais A: Froid
Amendement 1 (1993)
Amendement 2 (1994)

CEI 60068-2-2:1974, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique —
Partie 2: Essais — Essais B: Chaleur séche

Amendement 1 (1993)

Amendement 2 (1994)

CEI 60068-2-14:1984, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique —
Partie 2: Essais — Essai N: Variation de température
Amendement 1 (1986)

CEl 60068-2-78:2001, Essais d’environnement — Partie 2-78: Essais — Essai Cab: Chaleur
humide, essai continu
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INSULATION COORDINATION FOR EQUIPMENT
WITHIN LOW-VOLTAGE SYSTEMS -

Part 3: Use of coating, potting or moulding
for protection against pollution

1 Scope

the use of
distances

This part of IEC 60664 applies to assemblies protected against pollu

ctéd assemblies. In the case
of multi-layer printed boards, the di er layer are covered by the

requirements for solid insulation in Part

The principles @u
reinforced insulation.

of the referenceddogumerit (including any amendments) applies.

IEC 60068-2-1:1990;, Environmental testing — Part 2: Tests — Tests A: Cold
Amendment 1 (1993)
Amendment 2 (1994)

IEC 60068-2-2:1974, Basic environmental testing procedures — Part 2: Tests — Tests B:
Dry heat

Amendment 1 (1993)

Amendment 2 (1994)

IEC 60068-2-14:1984, Basic environmental testing procedures — Part 2: Tests — Test N:
Change of temperature
Amendment 1 (1986)

IEC 60068-2-78:2001, Environmental testing - Part 2-78: Tests — Test Cab: Damp heat,
steady state
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CEI 60249-1:1982, Matériaux de base pour circuits imprimés — Partie 1: Méthodes d'essai
Amendement 4 (1993)

CEI 60249-2 (toutes les parties), Matériaux de base pour circuits imprimés — Partie 2:
Spécifications

IEC 60326-2:1990, Cartes imprimées — Partie 2: Méthodes d'essai
Amendement 1 (1992)

IEC 60454-3-1:1998, Rubans adhésifs sensibles a la pression a usages électriques —
Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers — Feuille 1: Rubans en PVC avec un
adhésif sensible a la pression

CEI 60664-1:1992, Coordination de l'isolement des matériels dans les
basse tension — Partie 1: Principes, prescriptions et essais
Amendement 1 (2000)
Amendement 2 (2002)

1) A publier.
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IEC 60249-1:1982, Base materials for printed circuits — Part 1: Test methods
Amendment 4 (1993)

IEC 60249-2 (all parts), Base materials for printed circuit — Part 2: Specifications

IEC 60326-2:1990, Printed boards — Part 2: Test methods
Amendment 1 (1992)

IEC 60454-3-1:1998, Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes — Part 3:
Specifications for individual materials — Sheet 1: PVC film tapes with pressure-sensitive
adhesive

IEC 60664-1:1992, Insulation coordination for equipment within low-voltag ns — Part 1:
Principles, requirements and tests
Amendment 1 (2000)
Amendment 2 (2002)

IEC 60664-5:00, Insulation coordination for equipment wij
A comprehensive method for determining clearance and
than 2 mm 1)

IEC Guide 104:1997, The preparation of safe ubtic

publications and group safety publicati

O

1) To be published.
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